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1. 概要 

1. 概要 

 

本書では、ジャイロ＋加速度センサー基板製作キットの組み立て方法を解説します。 

 

 

1 



ジャイロ＋加速度センサー基板製作キット 組み立てマニュアル 

2. 部品の確認 

2. 部品の確認 

 

部品表の中身のものが全て入っているか確認しましょう。 

 

2.1 電子部品 

 

電子部品の一覧を表 2.1 に示します。表 2.1 の参照名は基板上に印刷で明記されているものを

表しています。 

表 2.1 電子部品一覧 

参照名 部品名 型名 写真 数量 

R1、R6、 

R7、R10、 

R11 

抵抗 100kΩ 

（茶・黒・黄・金） 

KOA CFS1/4C 

 

5 個 

R2、R8 抵抗 10kΩ 

（茶・黒・橙・金） 

KOA CFS1/4C 

 

2 個 

R4、R5 抵抗 2.2kΩ 

（赤・赤・赤・金） 

KOA CFS1/4C 

 

2 個 

2 



ジャイロ＋加速度センサー基板製作キット 組み立てマニュアル 

2. 部品の確認 

参照名 部品名 型名 写真 数量 

R3、R9 抵抗 91kΩ 

（白・茶・橙・金） 

KOA CFS1/4C 

 

2 個 

U2 オペアンプ LM358N 

 

1 個 

C3～C5、 

C8、 

C10～C12 

積層セラミックコ

ンデンサ 0.1μ F

（104） 

RPEF11H104Z2K1A01B 

 

7 個 

C2、C9 積層セラミック 

コンデンサ 

1500ｐF（152） 

RPE2C1H152J2M1A01A 

 

2 個 

VR1、VR2 半固定抵抗 1KΩ

（102） 

CT6EP102 

 

2 個 
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2. 部品の確認 

参照名 部品名 型名 写真 数量 

C1 

C6、C7 

電解 

コンデンサ 

16V/10μF 

ESMG160ELL100ME11D 

 

3 個 

 基板 2Gyro 3Acc Module 

 

1 個 
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3. 基板の半田付け 

3. 基板の半田付け 

 

3.1 抵抗 100kΩ（茶・黒・黄・金）の半田付け 

 

R1、R6、R7、R10、R11の 5か所に抵抗 100kΩ（茶・黒・黄・金）の抵抗を半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。取り付ける向きは決まっていません。 

リードとリードの間隔を部品取り付けの穴に合わせリードを折り曲げてください。 
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3. 基板の半田付け 

 

3.2 抵抗 10kΩ（茶・黒・橙・金）の半田付け 

 

R2、R8の 2か所に抵抗 10kΩ（茶・黒・橙・金）の抵抗を半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。取り付ける向きは決まっていません。 

リードとリードの間隔を部品取り付けの穴に合わせリードを折り曲げてください。 
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3. 基板の半田付け 

 

3.3 抵抗 2.2kΩ（赤・赤・赤・金）の半田付け 

 

R4、R5の 2か所に抵抗 2.2kΩ（赤・赤・赤・金）の抵抗を半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。取り付ける向きは決まっていません。 

リードとリードの間隔を部品取り付けの穴に合わせリードを折り曲げてください。 
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3. 基板の半田付け 

 

3.4 抵抗 91kΩ（白・茶・橙・金）の半田付け 

 

R3、R9の 2か所に抵抗 91kΩ（白・茶・橙・金）の抵抗を半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。取り付ける向きは決まっていません。 

リードとリードの間隔を部品取り付けの穴に合わせリードを折り曲げてください。 
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3. 基板の半田付け 

3.5 オペアンプ LM358Nの半田付け 

 

U2 にオペアンプ LM358Nを半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。 

取り付ける向きが決まっていますので、注意してください。切り欠き部分を左に見て、左下が１

番ピンです。1番ピンを四角いランドに合わせて半田付けします。 

 

  

 

 

 

 

 

1 4 

5 8 

1 4 

5 8 
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3. 基板の半田付け 

3.6 積層セラミックコンデンサ 0.1μF（104）の半田付け 

 

C3～C5、C8、C10～C12の 7か所に積層セラミックコンデンサ 0.1μF（104）を半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。 

取り付ける向きは決まっていません。 
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3. 基板の半田付け 

3.7 積層セラミックコンデンサ 1500pF（152）の半田付け 

 

C2、C9の 2か所に積層セラミックコンデンサ 1500pF（152）を半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。 

取り付ける向きは決まっていません。 
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3. 基板の半田付け 

3.8 半固定抵抗 1kΩの半田付け 

 

VR1、VR2の 2か所に半固定抵抗 1kΩを半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。 

リードを穴に合わせる方向で、取り付けてください。 
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3. 基板の半田付け 

3.9 電解コンデンサ 16V/10μFの半田付け 

 

C1、C6～C7に電解コンデンサ 16V/10μFを半田付けします。 

表面に取り付け、裏面で半田付けします。取り付ける向きが決まっていますので、注意してくだ

さい。リードの短い方がマイナス（-）、リードの長い方がプラス（+）です。 

 

  

 

 

 

 

 

- + 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 
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3. 基板の半田付け 

 

 

以上で、付属部品の半田付けの作業は終了です。 

次章の「4 接続例」を参考にコネクタの半田付けを行ってください。 

 

 

ジャイロ＋加速度センサー基板製作キットの基板は、株式会社ピーバンドットコムの協力によ

り製造されています。 

 

プリント基板のネット通販サイト「P板.com（ピーバン・ドットコム）」 

http://www.p-ban.com/ 
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4. 接続例 

4. 接続例 

 

ミニマイコンカー製作キット Ver.2 にジャイロ＋加速度センサー基板を接続する方法を解説し

ます。 

 

4.1 ミニマイコンカー製作キット Ver.2の加工 

 

ジャイロ＋加速度センサー基板を使用するためには、ミニマイコンカー基板製作キット Ver.2

の加工を行う必要があります。 

 

4.1.1 アナログ信号入力部分 

 

 

ミニマイコンカー基板製作キット Ver.2のセンサー部分を切り離し、A/D変換が割り当てられて

いるポートを使用できるようにします。写真のように、ミニマイコンカー基板製作キット Ver.2

を点線部分でカットします。 
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4. 接続例 

4.1.2 電源部分 

 

 

電源を CPU部分とモータードライバ部分で分け、モーターからのノイズがセンサーの A/D 変換に

影響しないようにします。写真のように、パターンを点線部分でカットして、モータードライバ

用電池ボックスを追加します。 

 

+ 

- 

モータードライバ用 

電池ボックス 
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4. 接続例 

4.2 直接接続する場合 

 

接続部品は、本キットには含まれておりません。別売となっていますので、例を参考に、必要な

接続部品をあらかじめ準備してください。 

 

部品名 型名 写真 個数 

10Pオスコネクター HIF3FC-10PA 2.54DSA 

（M-S42） 

 

2 個 

 

10Pメスコネクター 8510-4500PL 

（M-S209） 

 

2 個 

固定用部品 ナット×2個 

スプリングワッシャ×4枚 

スタッド 13mm×2本 

丸ビス 8mm×2本 

 

1 個 
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4. 接続例 

 

1．ミニマイコンカー製作キット Ver.2の J3 の表面に 10ピンオスコネクターを取り付け、裏面

で半田付けします。 

2．ジャイロ＋加速度センサー基板製作キットのCN1の裏面に10ピンメスコネクターを取り付け、

表面で半田付けします。 

3．上図のように固定用部品で固定します。 

 

1 

2 

3 

3 

ジャイロ＋加速度センサー基板製作キット 

ミニマイコンカー製作キット Ver.2 

18 



ジャイロ＋加速度センサー基板製作キット 組み立てマニュアル 

4. 接続例 

4.3 ケーブルで接続する場合 

 

接続部品は、本キットには含まれておりません。別売となっていますので、例を参考に、必要な

接続部品をあらかじめ準備してください。 

 

部品名 型名 写真 個数 

10Pオスコネクター HIF3FC-10PA 2.54DSA 

（M-S42） 

 

2 個 

 

10 芯フラットケーブ

ル 

10 芯フラットケーブル 

×1個 

PS-10SEN-D4P1-1C 

×2個 

 

1 個 
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4. 接続例 

 

 

1．ミニマイコンカー製作キット Ver.2の J3 の表面に 10ピンオスコネクターを取り付け、裏面

で半田付けします。 

2．ジャイロ＋加速度センサー基板製作キットのCN1の表面に10ピンオスコネクターを取り付け、

裏面で半田付けします。 

3．上図のように 10芯フラットケーブルで接続します。 

1 

2 

3 

ミニマイコンカー製作キット Ver.2 

ジャイロ＋加速度センサー基板製作キット 
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5. 仕様 

5. 仕様 

 

5.1 仕様 

 

内容 詳細 

電源 DC+5V 

ジャイロセンサー 村田製作所 ENC-03RC/ENC-03RD（0.67mV/deg/sec） 

3 軸加速度センサー KIONIX KXP84-2050（1000mV/G） 

I/O センサー信号出力用コネクタ×1 個 
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5. 仕様 

5.2 回路図 
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5. 仕様 

5.3 ポート表 

 

コネクタ 番号 端子名 機能 

CN1 1 VCC  

2  - 

3  - 

4  - 

5  加速度センサーZ軸 

6  加速度センサーY軸 

7  加速度センサーX軸 

8  ジャイロセンサーPITCH軸 

9  ジャイロセンサーROLL軸 

10 GND  

 

5.4 ピン配置図 

 

10 ピンコネクタのピン配置 

 

 

 

 

9    7    5    3    1 

10    8    6    4    2 
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